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摘要(译)

本发明提供了一种OLED屏体封装方法，该OLED屏体用于实现顶发光或
透明显示，所述OLED屏体包括基板、设于基板上方的封装盖以及位于基
板和封装盖之间的干燥剂，所述封装盖包括中央主体部以及自中央主体
部朝一侧向外延伸的延伸部，所述干燥剂设置于封装盖的延伸部上，所
述封装方法包括以下步骤：a)准备封装片，在封装片上侧挖设若干通
孔，形成若干封装盖；b)在封装坑外围进行进行点胶；c)准备基板，在基
板上制备阳极层、有机层及阴极层；d)在惰性气体或者真空环境下，将
干燥剂贴附于延伸部的凹槽，再利用封装胶封装于上述基板上。本发明
通过利用封装盖上位于延伸部的封装坑及基板上对应的第二区域来贴附
干燥剂，消除了用于实现顶发光或透明显示的OLED屏体干燥剂对发光面
积的影响，同等尺寸下增加了屏体的发光面积。
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